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Abstract (en)
Method for connecting wooden parts comprises aligning the contact surfaces (3, 4) in a slanted or perpendicular manner to the fiber of the wooden
parts. Preferred Features: The contact surfaces are planar. The wooden parts formed as frame parts (1a, 1b, 1c, 1d) are joined together in pairs so
that they form a frame (2) surrounding an opening and lying in a frame plane. The contact surfaces are aligned slanted to the longitudinal direction of
each frame part.

Abstract (de)
Holzteile wie z-B- Rahmenteile (1a, 1b, 1¢, 1d) werden in Gehrung geschnitten und lackiert, wobei als Decklack z.B. Acryllack verwendet wird. Sie
werden zu einem Rahmen (2) verbunden, indem quer zur Faser verlaufende ebene Kontaktflachen (3, 4) aufeinanderfolgender Rahmenteile mit
einem Schweissdruck von z.B. 1N/mm 2 aneinandergedriickt und dann den Rahmenteilen (1a, 1b, 1c, 1d) Schwingungen aufgepragt werden, derart,
dass aneinander anliegende Kontaktflachen (3, 4) jeweils wahrend 2s relativ zueinander eine reibende Reibschwingung mit einer Frequenz von z.B.
240Hz und einer Amplitude von 1mm ausftihren, sodass der Decklack aufgeschmolzen und dann wahrend z.B. 4s ein Haltedruck aufrechterhalten,
welcher vorzugsweise dem Schweissdruck entspricht. So wird eine Verbindung hergestellt, bei welcher kein Hirnholz freiliegt und damit das
Eindringen von Wasser sehr erschwert ist.
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